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Die Reflow-Prozesskamera ERSA RPC 550 A 
visualisiert erstmals die Entstehung von BGA / 
SMT-Lötverbindungen während des Lötprozes-
ses. Sie stellt das optimale Erweiterungsmodul 
zu den ERSA IR-Rework-Systemen dar.
Die ERSA RPC 550 A ist die solide Basis für ein 
ERSA IR-Rework System, enthält einen Präzi-
sionsleiterplattentisch und sorgt mit einem kraft-
vollen Kühlventilator für ausreichend schnelle 
Abkühlung einer Baugruppe nach dem Löten. 
Die um 180° schwenkbare, höhenverstellbare 
und frei neigbare Kamera mit weitem Zoombe-
reich nutzt die freie Sicht bei nahezu jeder Bau-
gruppe. Durch die vergrößerte Betrachtung 
der Lötstelle erkennen Sie die Lotschmelze 
und können damit die Prozessparameter des 
IR-Rework-Systems abstimmen, um gleich-

bleibend hohe Qualität zu produzieren.
Die Bedienung der 72-fach Motorzoomkamera 
(2 Fixpositionen) erfolgt ebenso über eine ex- 
terne Tastatur wie die Einstellung der Beleuch-
tungsstärke des integrierten LED-Ringlichts.
Die RPC 550 A eignet sich zum Anschluss an 
IRSoft (Framegrabber) oder handelsübliche 
Videomonitore.
Bei Nutzung der Softwarepakete IRSoft und 
IDView lassen sich sowohl die Prozesspara-
meter als auch der Verlauf des Lötvorgangs 
vollständig dokumentieren.

ERSA RPC 550A Reflow-Prozesskamera -
der entscheidende Blick  
auf Ihre Leiterplatte

• Frei schwenkbare 72x-Motor- 
zoomkamera

• Regelbares LED-Ringlicht, weiß

• Einstellen von Zoom, Fokus  
und Beleuchtung über externe 
Tastatur

• Zwei voreingestellte, anwähl- 
bare Zoompositionen

• Integrierter Kühlventilator zur  
aktiven Baugruppenkühlung

 0VSRPC550A Reflow-Prozesskamera (inkl. Kühlgebläse)
 3VSFG100-02   Falcon Framegrabber (empfohlene Option)
Bestellhinweise

Live-Bild der Lotschmelze eines PBGAs, 
aufgenommen mit der RPC Kamera

Das bewährte und flexible ERSA IR 500 A Rework- 
System ist die kompakte Lösung für vielfältige 
Reflow-Lötarbeiten an BGA/SMT und konventio-
nellen Baugruppen.
ERSA setzt beim IR 500 A konsequent auf die  
Vorteile der Dunkel-IR-Technologie. Das Ergebnis: 
Die Baugruppen und Komponenten werden durch 
Strahlungswärme gleichmäßig und schonend erhitzt; 
bauteilspezifische Düsen entfallen. Für die Prozessge-
staltung lassen sich die Leistungen des IR-Obenstrah- 
lers und des IR-Untenstrahlers individuell einstellen.
Das patentierte Blendensystem des Obenstrah- 
lers schützt sensitive Bauteile vor unerwünschter 
Erwärmung und lässt das gleichzeitige Einlöten meh-
rerer Bauteile zu. Mit der eingebauten Vakuumpi-
pette können Sie ein weites Bauteilspektrum beim 
Entlöten automatisiert von der Platine abheben.

Das IR 500 A ist einfach zu bedienen, die Pro- 
zessparameter lassen sich mit den übersichtlich 
angeordneten Funktionselementen leicht einstellen. 
Insgesamt zeichnet sich das Gerät durch ein hohes 
Maß an Flexibilität aus; die Vielfalt der verarbeitbaren 
Bauelemente reicht von kleinsten SMT-Chips über 
BGAs und SMT-Steckerleisten bis hin zu großen, 
durchkontaktierten Elementen (bis 60 x 60 mm).
Über die integrierte digitale Lötstation können Sie mit 
einem Thermoelement zusätzlich Temperaturdaten 
erfassen oder eines von bis zu fünf anschließbaren 
Handlöt- / bzw. Entlöttools betreiben.
In Kombination mit einer Kamera zur Prozessbeob-
achtung (RPC 500 A oder PL 550 A) erhöht sich die 
Prozessqualität weiter. Die Lötstelle kann stark vergrö-
ßert betrachtet werden, Sie haben den Lötprozess je-
derzeit visuell unter Kontrolle.

ERSA IR 500 A Rework-System - 
kompakte BGA/SMT-Reflow- 
Technologie für jeden Anwender 

0IR500AS Rework-System inkl. digitaler Lötstation
0IR5500-01 X-Y-Leiterplattentisch (empfohlene Option)
0IR5500-13 Kühlventilator für Platinen (empfohlene Option)
0PH100  Platinenhalter für Mobiltelefone in Kombination mit X-Y-Leiterplattentisch (Option)

 Bestellhinweise 

IR 500 A Rework-System - die ideale Lösung für die Reparatur von Mobiltelefon-Baugruppen

Handlöten mit dem ERSA Chip Tool an 
kleinsten SMT-Chips

X-/Y-Leiterplattentisch für ERSA IR-
Rework-Systeme

Einzigartiges 0201-Rework-Kit

• IR-Oben- und Untenstrahler mit 
200 W und 400 W

• Automatisiertes Entlöten

• Patentiertes Blendensystem

• Temperaturerfassung am Bauteil 
mit Thermoelement

• Integrierte Lötstation mit Tech tool

Fünf leistungsstarke, temperaturgere-
gelte Löt- und Entlötwerkzeuge können 
an die Rework-Systeme IR 500 A und IR 
550 A angeschlossen werden.


